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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – WINTER • 2014 

Subject Code: 3345801 Date: 28-11-2014        

Subject Name: Advance Image Carrier 

Time: 02:30 pm - 05:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. English version is considered to be Authentic. 

Q.1  Answer the following questions. (Any any seven) 14 

 1. Describe Cell Alignment.  

 2. Describe Copper Hardness.  

 3. Write types of Gravure Cylinder Bases.  

 4. Describe function of Copper in Gravure Cylinder.  

 5. Define Electroplating process.  

 6. List main types of Flexographic plates.  

 7. Describe about Matrix mould.  

 8. Define CTP with its types.  

 9. Explain De-chroming process.  

 10. Describe Function of Auto Plate processor.  

    
Q.2 (a) Describe Photopolymer Plate with its types in short. 03 

  OR  

 (a) Describe Process of Gravure Cylinder preparation. 03 

 (b) Explain Cell alignment in Electromechanical Engraving. 03 

  OR  

 (b) Describe Pyramid Cell Structure. 03 

 (c) Write advantages of CTP. 04 

  OR  

 (c) Write a short note on Deep Bath Auto Plate processor. 04 

 (d) Explain Variable Cell Size in Electromechanical Engraving. 04 

  OR  

 (d) Explain about Chrome Correction. 04 

    
Q.3 (a) Write steps of Direct Transfer engraving process for Gravure Cylinder 

engraving. 

03 

  OR  

 (a) Describe stepwise process for Sheet Photopolymer plate making. 03 

 (b) Write steps of Laser engraving process for Gravure Cylinder engraving. 03 

  OR  

 (b) Write steps of Gravure Cylinder Base preparation. 03 

 (c) Write a short note on Shower Bath Auto Plate processor. 04 

    

 (c) Explain about Copper Correction. 04 

 (d) Describe advantages and disadvantages of CTF. 04 

  OR  

 (d) Explain about External drum Image setter in short. 04 

    
Q.4 (a) Explain Fine Line production in Electromechanical Engraving. 03 

  OR  

 (a) Describe stepwise process for Liquid Photopolymer plate making. 03 
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 (b) Which are the main types of Pre-sensitized plates ? 04 

  OR  

 (b) Describe Rubber Plate making process. 04 

 (c) Write a short note on Direct Digital Engraving with advantages. 07 

    
Q.5 (a) Explain about Laser Ablation. 04 

 (b) Describe Principles of Electroplating  04 

 (c) Explain about Laser Cell and Screen. 03 

 (d) Write a short note on Copper Polishing.  03 
 

************ 

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧  દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. ૧૪ 

 ૧. સેલ અલ ઇનમેન્ટન ુવણણન કરો.  

 ૨. કોપર હ ર્ણનેસ વવષે વણણન કરો.  

 ૩. ગ્રેવ્યોર વસલલન્ર્રન  બેસીસન  પ્રક રની ય દી બન વો.  

 ૪. ગ્રેવ્યોર વસલલન્ર્રમ  કોપરન  ક યણ વવષે વણણન કરો.  

 ૫. ઇલેકટ્રોપ્લેટીંગ પ્રોસેસની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 ૬. ફલેક્સોગ્ર ફી પ્લેટન  મખુ્ય પ્ર ક રોની ય દી બન વો.  

 ૭. મેટ્રીક્સ મોલ્ર્ વવષે વણણન કરો.  

 ૮. CTPની તેન  પ્રક રો સ થે વ્ય ખ્ય  આપો.  

 ૯. ર્ી-ક્રોમીંગ પ્રોસેસ સમજાવો.  

 ૧૦ ઓટો પ્લેટ પ્રોસેસરન ુક યણ સમજાવો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ ફોટોપોલીમર પ્લેટ વવષે તેન  પ્રક રો સ થે વણણન કરો. ૦૩ 

  OR  

 અ ગ્રેવ્યોર સીલીન્ર્ર બન વવ ની પ્રક્રક્રય  સમજાવો. ૦૩ 

 બ ઇલેક્ટ્રોમીકેનીકલ એન્ગે્રવીંગમ  સેલ એલ ઇનમેન્ટ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 બ વપર મીર્ સેલ સ્ટ્ટ્રકચરન ુવણણન  કરો. ૦૩ 

 ક CTPન  ફ યદ ઓ લખો. ૦૪ 

  OR  

 ક ર્ીપ બ થ ઓટો પ્લેટ પ્રોસેસર વવષે ટ ાંકનોધ લખો. ૦૪ 

 ર્ ઇલેક્ટ્રોમીકેનીકલ એન્ગે્રવીંગમ  વેરીયેબલ સેલ સ ઇઝ વવષે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 ર્ ક્રોમ કરેકશન વવષે સમજાવો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ગ્રેવ્યોર સીલીન્ર્ર બન વવ ની ર્ યરેકટ ટ્ર ન્સફર પદ્ધવતન  વવવવધ સ્ટ્ટેપ લખો. ૦૩ 

  OR  

 અ શીટ ફોટોપોલીમર બન વવ ની સ્ટ્ટેપવ ઇઝ પદ્ધવત સમજાવો. ૦૩ 

 બ ગેવ્યોર સીલીન્ર્ર એન્ગે્રવીંગમ  લેસર એન્ગે્રવીંગન  સ્ટ્ટેપ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  
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 બ ગ્રેવ્યોર સીલીન્ર્ર બેઝ બન વવ ન  વવવવધ સ્ટ્ટેપ લખો. ૦૩ 

 ક શ વર બ થ ઓટોપ્લેટ પ્રોસેસર વવષે ટ ાંકનોધ લખો. ૦૪ 

  OR  

 ક કોપર કરેકશન વવષે સમજાવો. ૦૪ 

 ર્ CTF ન  ફ યદ ઓ અને ગેરફ યદ ઓ લખો ૦૪ 

  OR  

 ર્ એક્સટણનલ ડ્રમ ઇમેજ સેટર વવષે સમજાવો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ઇલેક્ટ્રોમીકેનીકલ એન્ગે્રવીંગમ  ફ ઇન લ ઇન પ્રોર્કશન વવષે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 અ લીકવીર્ ફોટોપોલીમર પ્લેટ બન વવ ની સટેપવ ઇઝ પ્રોસેસ સમજાવો. ૦૩ 

 બ વપ્ર-સેન્સીટ ઇઝર્ પ્લેટન  મખુ્ય પ્રક રો કય  કય  છે? ૦૪ 

  OR  

 બ રબર પ્લેટ બન વવ ની પદ્ધવતન ુવણણન કરો. ૦૪ 

 ક ર્ યરેક્ટ ર્ીઝીટલ એન્ગે્રવીંગ પદ્ધવત પર ફ યદ ઓ સ થે ટ ાંકનોધ લખો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ લેસર એબલેશન વવષે સમજાવો. ૦૪ 

 બ ઇલેકટ્રોપ્લેટીંગન  વસદ્ધ ાંતો સમજાવો. ૦૪ 

 ક લેસર સેલ અને સ્ટ્ક્રીન વવષે ટ કમ  સમજાવો. ૦૩ 
 ર્ કોપર પોલીશીંગ પર ટ ાંક્નોધ લખો. ૦૩ 

 

************ 


